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Musterlötprofil für beifreie PCB-s mit empfindlichen Bauelementen

Musterlötprofil der S.C. für beifreie PCB-s mit empfindlichen Bauelementen
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Für unsere Lotpasten empfehlen wir dieses Lötprofil um besonders gute Lötergebnisse zu erhalten. Ein solches Lötprofil erlaubt ein zügiges Löten der 
Baugruppen ohne einer zu grossen thermischen Belastung dieser im sog. "Sattelbereich". Dadurch erhöhen Sie Ihren Reflowofendurchsatz, sparen 
Energie und verringern den Ausstoß der "Schadstoffe" aus den Leiterplatten!

Vorheizzone 25-150°C im Zeitraum von 120-180s

Peak Temperatur 235-255°C für 3-5s

Verweilzeit über 220°C 45-75s

Abkühlung

Anstieg von 150°C auf Peak zwischen 50-100s

Für unsere Lotpasten empfehlen wir nebenstehendes Lötprofil um besonders gute Lötergebnisse zu erhalten.

Ein solches Lötprofil erlaubt ein zügiges Löten der Baugruppen ohne einer zu grossen thermischen Belastung dieser im 
sog. „Sattelbereich“.

Dadurch erhöhen Sie Ihren Reflowofendurchsatz, sparen Energie und verringern den Ausstoß der „Schadstoffe“ aus den 
Leiterplatten!
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